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Abstract (en)
The device for attaching a secondary heat exchanger (5) to a primary heat exchanger in a car comprises claws (19) at the base of the secondary
exchanger which fit around the base of the collector (12) on the first. A shoulder (23) on the secondary exchanger fits over the collector box (9)on
the first and is held in place by projecting teeth (15) on it. An Independent claim is included for a heat exchange module made up as described
above.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif pour I'assemblage d'au moins un équipement, tel qu'un échangeur de chaleur secondaire, sur un échangeur de
chaleur primaire, ledit échangeur de chaleur primaire comportant un collecteur de tubes (8) et une boite collectrice (9) sertie sur le collecteur de
tubes, la périphérie dudit collecteur de tubes formant une gorge (12) de réception d'un joint d'étanchéité (13) entre le collecteur de tubes et la boite
collectrice. Ce dispositif comprend d'une part des premiers moyens d'encliquetage (19, 21, 23) sur I'extérieur de ladite gorge, et d'autre part des
moyens de réception et de blocage (20) dudit équipement. Application aux véhicules automobiles. <IMAGE>
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